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LCD产

生
图
像
残
留
，
在
使
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常
黑
面
板
时
不
要
长
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间
显
示
固
定
图
案
。

 如
果
LCD需

要
显
示
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定
图
案
，
建
议
时
间
少
于
 2 分

钟
或
者
更
短
的
时
间
内
刷
新
显
示
内
容
一
次
或
多
次
。

***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel.If the
 LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less. 
强
烈
建
议
使
用
黑
色
图
像
或
移
动
图
像
作
为
屏
幕
保
护
程
序
。

It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.
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79,18±0.5

说
明

1：
芯
片
工
作
发
热
高
，
可
配
散
热
片
，
注
意
空
间
避
让

Explanation 1: The chip works with high heat, can be equipped with a heat sink, pay attention to space avoidance
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